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(57) Abstract: The invention relates to a ceramic multi-layer component comprising a stack of alternating ceramic layers and elec- 
trode layers containing copper, which are used as internal electrodes and which are connected to external electrodes. The invention 
also relates to a method for the production of a component. According to the invention, the external contacts contain metallic copper. 



^L* The external contacts are not oxidised in the defining area which is adjacent to the defining surface between the external contacts 
and the ceramic layers and the ceramic layer material is not reduced. The adhesive strength of the external contacts on the stack 
exceeds a value of 50 N. The de-binding process is carried out at a comparatively low temperature at a maximum of 300 °C in a 
f^) moist nitrogenous atmosphere 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein keramisches Vielschicht-Bauelement mit einem Stapel alternierender Keramik- 
S schichten und als Innenelektroden dienender kupferhaltiger Elektrodenschichten, die an AuBenkontakte angeschlossen sind, sowie 
Verfahren zur Herstellung des Bauelements. ErfindungsgemaB enthalten die AuBenkontakte metallisches Kupfer, wobei in dem an 
der Grenzflache zwischen den AuBenkontakten und den Keramikschichten anliegenden Grenzbereich die AuBenkontakte nicht oxi- 
diert sind und das Material 
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der Keramikschichten nicht reduziert ist und wobei die Haftfestigkeit der AuBenkontakte am Stapel den Wert von 50 N ubersteigt. 
ErfindungsgemaB erfolgt die Entbinderung bei einer vergleichsweise niedrigen Temperatur von max 300°C in einer feuchten Stick- 
stoffatmosphare. 



